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SEGURDO CERTIFICADO DE ADICION
por VEINTE»aﬁos

en Espafia, a Tavor de la firma FAGOR ELEC.ROTEC-
1ICA, 8.C.T., establecida en MONDRAGON (Guipuzcoa)
Barrio de San Andres, cuya adicidn tiene por obje-
to:

TEBJORAS i LA PATBHIE DE INVEHCION Ne 328.019, LA
CUAL S& RUITERE AYPROCEDILIENTO IBE EABRICACIGH -
D DIBPOSITIVOS SELICCHIUCTORESY,

. 300 .

EBVKEORIA DESCRIPITIVA

Bl presente Certificado de Adicidn se -
relgciona con unos perfecclonamientos introducidos
en ¢l proceso de fabricacidn de disppsitivos semi-
conductores y mis en particular sporta ciertas me-
joras en el procedimiento de fabricacidn reivingi-
cado en la Patente de Invencidn principal minero -
328.019 ¥ en su primer Certificado de Adicidn minm,

33G.248, que coadyuvan ventajosamente a la conse-

‘sicidn de los fines provistos.

En dicha patente prineipal y en su pri

. . F - -7
mera adicion se ha provisto que la preparacion de
la placa base se reallce por ahorro de arena o ng

diante un sistema galvanico.
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Una de las mejoras aportadas por la pre
sente adicidn consiste en la preparacidén de la -
placa base mediante un decapado ¥y una corrosidn -
por medio de un Acido de un haldgeno,

El objeto de dicha corresidn es aumen-
tar la superficie Util o de contacto de la placa
base.

Despuds se somete a la placa base a un
bafio de dcido nitrico y dcido fluorhidrico para
eliminaf los restos de impurezas motivados por lai
corrosidn.

Otra de las mejoras infroducidas es 1la
deposicidn del niquel en lugar de bismuto.

De esta forma se consigue un pProceso -
mds correoto de la placa base, siendo la resisten
cia tanto en el sentido directo como en el inver-
so inferior.

Al ger la resistencia en sentido direc~-
to pequeila y en sentido inverso grande y al dismi
nuir esta resisiencia en los dos senfidos; gse tie
ne un porcentaje de disminuciéﬁ bustante notable
en sentido directo, siendo apenas notable esta -
aisminucién en sentido inverso.

Por lo nto se tiend a un umejoramiento
de la calidad de la placa al mejorar la corrien=-
te directsa, \

A contimacidn se opera igual que enel
ler. Certificado de Adicidn.

Descrita convenientemente la naturalg'

ze de este segundo Certificado de Adicidn, como-



asimismo la forma de poderlo llevar a la pricti-
ca para convertirlo en una realidad industriali-
zable, se hace constar que en el miswo serdn sus-
ceptibles de introducir todas aguellas modificacip
nes de detalle que las circunstancias y la précti
ca pudieran aconsejar, siempre y cuando que con -
las variantes que se introduzcan no se cambie, al
tere o modifique la esencialidad del objcto des-
crito.
HOTA

Se declara como de propiliedad y novedad
para todo el territorio espaliol, el contenido de
las siguientes:

REIVINDICACITIONES

18 Perfeccilonamientos introducidos en
la Patente de Invencidn n® 328.019, la cual se -
refisre a "PROCEDILIZNLO pic PAERICACICN DE LISPO-
SIPIVCS SI.ICCHIDUCRORuSY, de acuerdo con los cua-
les, la placa base es sonetida a un decapado yuna
corresién a bass dé un dcido de un haldgeno para
aunentar la superficie dtil de contacto.

28 Perdecclonanientos introducidos en
la Patenic de Invencidn n? 328,019, la cual sere-
fiere a "PROCEDILIILYO DB FABRICACION DE DISPOSI-
TIVCS Sl TCCLDUCTORES"y de acverdo con los cuales
la placa base se somete después de la corresidn-— -
a un bafio de dcido nitrico y deido fluorhidrico.

3& Perfeccionamientos introducidos en
la Patente de Invencidn n? 328,019, la cual se -
vefiere a "PROCHEDIMIEINTO DE FABRICACIOHN DiE DISPO-

SITIVOS ShriCCLIUCLOM:SY, de acuerdo con log cua-
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les, sobre la placa base despuds del bafio citado,
se deposita niquel para disminuir la resisdvencia
et los dos sentidos,

48 Perfeccionamienﬁoé introducidos en-
la Patente de Invencidn n? 328.019, la cusl se -
reficre a "PROCEDIKIENTO DE FABRICACION DE DISPO-
SITIVCS SEFICCHIUCHORES", .

Todo ello, conforme se¢ describe y rei-
vindica en la presente memoria que consta de CUATRO

Hojas, escritas a maquina,
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